
SME306: Advanced Digital CMOS IC design                
 

1. Area问题。 

 在测量版图整体面积的时候，不要使用尺子去测量，那样并不准确，而是首先要将整个

版图的左下边界移到（0，0），再看Properties以得到面积。实际计算的area，就是Properties

里面显示的面积。有时候左下角已经移到（0，0）了，但实际显示的确并不是（0，0）.这

是因为版图上方仍有超出 x=0 边界的部分。它实际显示的是一个能将版图框起来的最小矩

形的两个顶点值。 

   

2. delay 问题，我们要寻找的是最长路径的 delay，但有些同学可能会觉得不确定那条路径

会有最长的 delay，由于大家可能会使用不同结构的乘法器，所以也没有办法告诉大家那一

条路径就是确定的最长路径，而且乘法器是有许多条延迟相近的关键路径的，大家可以根据

自己的电路去找到关键路径。这里提供一个办法，大家在测量 delay 的时候可以通过这个办

法去寻找最长的 delay。 

 我们可以将一个信号设置为 1111，另一个信号从 0000变化为 1111，当然同时改变多位

输入可能会出现一些毛刺，有一些不稳定，所以要直到所有输出位数都稳定以后，再找到最

晚稳定的输出，然后测出延迟。 

 

3.关于布局布线的一点意见(友情赞助部分)。 

 不知道同学们有没有去查找一些数字电路版图的书籍，或者有没有看过一些数字电路

版图的例子，他们与模拟电路的版图是有许多不同的，这里给大家一些提醒，关于电源布

线以及摆放。 

 如下图所示，可以将左右各分布一条 VDD,一条 VSS，然后中间用高一层 metal 分布

power 线。将所有的模块都设置成同样的高度（这是为什么我们之前一直强调大家要把模

块设计成同样的高度），然后就可以将一个个模块摆在 VDD和 VSS 中间。然后在这个基础
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上再用高层 metal 连线。如果发现宽度太长，还可以每边各分布一条 VDD 和 VSS，这是为

了将 VDD/VSS 设置成环形，这样就不会由于 VDD线过长，中间又走电流导致 VDD线上的电

压会有所变化（因为金属线也是会有电阻的）。 

 

一个例子： 
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via 
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